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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION  

____________ 

 
CONNECTORS FOR ELECTRONIC  EQUIPMENT –  

 
Part 7-81 :  Detai l  specification  for 8-way,  shielded,  free  and  fixed   

connectors,  for data transmissions with  frequencies  up to 2  000  MHz 
 

FOREWORD 

1 )  The  I n ternati onal  E lectrotechn i cal  Commiss ion  ( I EC)  i s  a  worl dwide  organ ization  for standard ization  compris i ng  
a l l  n ational  e l ectrotechn ical  commi ttees  ( I EC National  Comm i ttees).  The  object  of I EC i s  to  promote  
i n ternati ona l  co-operation  on  a l l  q uestions  concern i ng  standard i zati on  i n  the  e l ectri cal  and  e l ectron ic fi e l ds.  To  
th i s  end  and  i n  add i ti on  to  other acti vi ti es,  I EC  publ i shes  I n ternational  S tandards,  Techn ical  Speci fi cati ons,  
Techn ical  Reports ,  Publ i cl y Avai l abl e  Speci fi cati ons  (PAS)  and  Gu ides  (hereafter referred  to  as  “ I EC  
Publ i cation (s )” ) .  Thei r preparation  i s  en trusted  to  techn ical  commi ttees;  any I EC  Nati onal  Commi ttee  i n terested  
i n  the  subj ect  deal t  wi th  may parti ci pate  i n  th i s  preparatory work.  I n ternational ,  governmental  and  non -
governmental  organ izations  l i a i s i ng  wi th  the  I EC a l so  parti cipate  i n  th i s  preparation .  I EC col l aborates  cl osel y 
wi th  the  I n ternational  Organ i zation  for Standard ization  ( I SO)  i n  accordance  wi th  cond i t i ons  determ ined  by 
agreement between  the  two  organ i zati ons.  

2)  The  formal  decis ions  or ag reements  of I EC on  techn ical  matters  express,  as  nearl y  as  possib le,  an  i n ternati onal  
consensus  of opi n ion  on  the  rel evant  sub jects  s i nce  each  techn ical  commi ttee  has  representati on  from  a l l  
i n terested  I EC National  Committees.   

3)  I EC Publ i cations  have  the  form  of recommendations  for i n ternational  use  and  are  accepted  by  I EC National  
Commi ttees  i n  that  sense.  Whi l e  a l l  reasonable  efforts  are  made  to  ensure  that  the  techn ical  content  of I EC  
Publ i cations  i s  accu rate,  I EC  cannot  be  hel d  responsi b le  for the  way i n  wh ich  they are  used  or for any 
m i s i n terpretation  by any end  u ser.  

4)  I n  order to  promote  i n ternational  u n i form i ty,  I EC National  Comm i ttees  undertake  to  app ly I EC Pub l i cations  
transparentl y to  the  maximum  extent  poss ible  i n  the i r national  and  reg i onal  publ i cati ons.  Any d i vergence  
between  any I EC Pub l i cation  and  the  correspond i ng  national  or reg i onal  publ i cati on  shal l  be  cl earl y i n d icated  i n  
the  l atter.  

5)  I EC i tsel f d oes  not  provi de  any attestation  of conform i ty.  I n dependent  certi fi cati on  bod ies  provi de  conform i ty 
assessment  services  and ,  i n  some  areas,  access  to  I EC marks  of conform i ty.  I EC i s  not  responsi ble  for any 
services  carri ed  ou t  by i ndependent certi fi cation  bod i es .  

6)  Al l  u sers  shou ld  ensure  that  they have  the  l atest  ed i ti on  of th i s  publ i cati on .  

7)  No  l i abi l i ty shal l  attach  to  I EC  or i ts  d i rectors,  employees,  servants  or agen ts  i ncl ud ing  i n d ivi dual  experts  and  
members  of i ts  techn ical  comm i ttees  and  I EC  Nati onal  Commi ttees  for any personal  i n j u ry,  property d amage  or 
other damage  of any natu re  whatsoever,  whether d i rect  or i nd i rect,  or for costs  ( i ncl ud i ng  l egal  fees)  and  
expenses  ari s i ng  ou t  of the  publ i cation ,  use  of,  or re l i ance  upon ,  th i s  I EC Publ i cati on  or any other I EC  
Publ i cations.   

8)  Atten tion  i s  d rawn  to  the  Normative  references  ci ted  i n  th i s  publ i cation .  Use  of the  referenced  publ i cations  i s  
i nd i spensable  for the  correct  appl i cati on  of th i s  publ i cation .  

I n ternational  Standard  I EC  60603-7-81  has  been  prepared  by subcommittee  48B:  E lectrical  
connectors,  of I EC techn ical  committee  48:  E lectrica l  connectors  and  mechan ical  structures  
for e lectrica l  and  electron ic equ ipment.  

The  text of th is  s tandard  is  based  on  the  fo l lowing  documents:  

FDIS  Report  on  voti ng  

48B/2451 /FDIS  48B/2464/RVD  

 
Fu l l  i n formation  on  the  voti ng  for the  approval  of th is  s tandard  can  be  found  i n  the  report on  
voting  ind icated  in  the  above  table.  

Th is  publ ication  has  been  drafted  i n  accordance wi th  the  I SO/IEC  D irecti ves,  Part 2 .  

A l i st of a l l  parts  i n  the  I EC 60603  series ,  publ ished  under the  general  ti tl e  Connectors for 
electronic equipment,  can  be  found  on  the  I EC websi te.  
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The  committee  has  decided  that the  con ten ts  of th is  publ ication  wi l l  remain  unchanged  unti l  
the  stabi l i ty date  ind icated  on  the  I EC websi te  under "h ttp: //webstore. iec.ch"  i n  the  data  
re lated  to  the  speci fic  publ ication .  At  th is  date,  the  publ ication  wi l l  be   

•  reconfi rmed ,  

•  wi thdrawn ,  

•  replaced  by a  revised  ed i ti on ,  or 

•  amended .  
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INTRODUCTION  

I EC 60603-7  is  the  base  speci fication  of the  whole  series.  Subsequent speci fications  do  not  
dupl icate  i n formation  g iven  i n  the  base  document,  bu t l i st on l y add i ti onal  requ irements .  For 
complete  speci fication  regard ing  a  component of a  h i gher number document a l l  l ower 
numbered  documents  shal l  be  cons idered  as  wel l .  The  fol l owing  d iagram  shows  the  
i n terrelation  of the  documents:  

 

The  I n ternational  E lectrotechn ical  Commission  ( IEC)  d raws  attention  to  the  fact that i t  i s  
cl aimed  that compl iance  wi th  th is  document may i nvolve  the  use  of a  paten t concern ing  
transm ission  characteristics  g iven  in  6 . 2 .  

Unshielded  Shielded 

3 MHz 

1 00 MHz 

250 MHz 

600 MHz 

IEC 60603-7 IEC 60603-7-1  

IEC 60603-7-3 

IEC 60603-7-4 IEC 60603-7-5 

IEC 60603-7-7 

500 MHz 
IEC 60603-7-41  IEC 60603-7-51  

1  000 MHz 

IEC 60603-7-81  

IEC 60603-7-2 

2 000 MHz 

IEC 60603-7-71  

IEC 60603-7-82 

2 000 MHz 

Indicates reference for 
transmission  performance 
(backward compatibi l i ty) 

Indicates reference for 
dimensions,  mechanical  and  
electrical  characteristics,  tests 
and test schedules 

Key 
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IEC takes  no  posi ti on  concern ing  the  evidence,  va l i d i ty and  scope  of th is  paten t ri gh t.  

The  holder of th is  paten t ri gh t has  assured  the  I EC that  he/she  is  wi l l i ng  to  negotiate  l i cences  
e i ther free  of charge  or under reasonable  and  non-d iscrim inatory terms and  cond i tions  wi th  
appl ican ts  th roughout the  world .   I n  th is  respect,  the  s tatement of the  holder of th is  patent  
ri gh t i s  reg istered  wi th  I EC.  I n formation  may be  obtained  from :  

CommScope  INC of North  Carol i na  

1 1 0  CommScope  Place  SE  

H ickory North  Carol i na  USA 28602   

Atten tion  is  d rawn  to  the  poss ibi l i ty that some of the  e lements  of th is  document may be  the  
subj ect of patent ri gh ts  other than  those  i den ti fied  above.  I EC shal l  not be  held  responsib le  for 
i denti fying  any or a l l  such  paten t ri ghts .  

ISO  (www. iso. org/paten ts)  and  I EC  (h ttp: //patents . iec.ch)  main ta in  on - l ine  data  bases  of 
paten ts  re levant to  their standards.  Users  are  encouraged  to  consu l t  the  data  bases  for the  
most up  to  date  in formation  concern ing  patents.  
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CONNECTORS FOR ELECTRONIC  EQUIPMENT –  
 

Part 7-81 :  Detai l  specification  for 8-way,  shielded,  free  and  fixed   
connectors,  for data transmissions  with  frequencies  up to 2  000  MHz 

 
 
 

1  Scope 

This  part  of I EC  60603  covers  8-way,  sh ie l ded ,  free  and  fixed  connectors,  references  
d imensional ,  mechan ica l ,  e l ectrica l  and  environmental  characteristics  and  tests  in  
I EC 60603-7,  and  speci fies  e lectrical  transm ission  requ irements,  i nclud ing  power sum  alien  
(exogenous) crosstalk,  for frequencies  up  to  2  000  MHz.  

These  connectors  are  typical l y used  as  “category 8. 1 ”  connectors  i n  “class  I ”  cabl ing  systems 
speci fied  i n  I SO/I EC  1 1 801 .   

These  connectors  are  i n termateable  and  i n teroperable  wi th  other I EC 60603-7  series  
connectors  as  defined  in  Clause  2  of I EC 60603-7.  

These  connectors  are  backward  compatib le  wi th  other I EC  60603-7  series  connectors,  except 
IEC 60603-7-7  and  I EC  60603-7-71  connectors .  

NOTE  Transm ission  performance  categori es :  i n  th i s  I EC standard ,  the  term  “category”,  when  used  i n  reference  to  
transm ission  performance,  refers  to  those  categories  defi ned  by I SO/I EC 1 1 801 .  

2  Normative references  

The fol l owing  documents,  i n  whole  or i n  part,  are  normativel y referenced  i n  th is  document and  
are  i nd ispensable  for i ts  appl ication .  For dated  references,  on l y the  ed i tion  ci ted  appl ies .  For 
undated  references,  the  l atest ed i ti on  of the  referenced  document ( i nclud ing  any 
amendments)  appl i es .  

I EC 6051 2-2-1 ,  Connectors for electronic equipment – Tests and measurements – Part 2-1 :  
Electrical continuity and contact resistance tests – Test 2a: Contact resistance – Millivolt level 
method 

IEC 6051 2-25-9,  Connectors for electronic equipment – Tests and measurements – Part 25-9: 
Signal integrity tests – Test 25i:  Alien crosstalk 

I EC 6051 2-26-1 00,  Connectors for electronic equipment – Tests and measurements –  
Part 26-100: Measurement setup,  test and reference arrangements and measurements for 
connectors according to IEC 60603-7 – Tests 26a to  26g  

I EC 6051 2-28-1 00:  (2
nd
 ed i tion  under consideration)   Connectors for electronic equipment – 

Tests and measurements – Part 28-100:  Signal integrity tests up to 2 000 MHz on  
IEC 60603-7 and IEC 61076-3 series connectors –Tests 28a to  28g  

I EC  60603-7: 2008,  Connectors for electronic equipment – Part 7: Detail specification for 
8-way,  unshielded,  free and fixed connectors 

I EC 60603-7-1 : 201 1 ,  Connectors for electronic equipment – Part 7-1 : Detail specification for 
8-way,  shielded,  free and fixed connectors 

I EC 61 1 56  (a l l  parts) ,  Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications  
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IEC 621 53-4-1 5:  Metallic communication cable test methods – Part 4-15: Electromagnetic 
compatibility (EMC)  – Test method for measuring transfer impedance and screening 
attenuation or coupling attenuation with triaxial cell1  

3 Terms and  defin i tions  

For the  purposes  of th is  document,  the  terms and  defin i ti ons  of C lause  2  of I EC  60603-7,  
appl y as  wel l  as  the  fol l owing .  

3.1   
backward  compatibi l i ty  
a set of requ irements  ensuring  that a  free  or fixed  connector wh ich  i s  i n  compl iance  wi th  th is  
standard ,  mated  wi th  a  fixed  or free  connector i n  compl iance  wi th  any l ower frequency 
IEC 60603-7  series  connector,  fu l l y compl ies  wi th  the  requ irements  of the  l ower frequency 
IEC 60603-7  series  connector,  except 60603-7-7  and  60603-7-71  

Note  1  to  en try:  The  complete  speci fi cati on  of the  categories  and  the  backward  compatibi l i ty system  for the  
I EC 60603-7  series  connectors,  when  used  i n  s tandard  I SO/I EC 1 1 801 -1  bal anced  cabl i ng  systems,  i s  speci fi ed  i n  
referenced  I SO/IEC 1 1 801 -1 .  

See  Clause  3  of I EC  60603-7-1 : 201 1  for d imensions,  views  and  requ i rements .  

4 Cable  terminations  and  internal  connections  – Fixed  and  free connectors  

See  Clause  4  of I EC  60603-7-1 : 201 1  for cable  term ination  and  in ternal  connections  types.  

5 Gauge 

The gauge as  defined  by Clause  5  of I EC 60603-7-1 : 201 1  shal l  apply.  

6 Characteristics  

6.1  General  

6. 1 . 1  Overview 

Connectors  accord ing  to  th is  s tandard  shal l  meet a l l  re levant requ i rements  speci fied  by 
I EC 60603-7-1 .  

6. 1 .2  Pin  and  pai r grouping  assignment 

The p in  and  pai r g rouping  ass ignment of F igure  9  of 6 . 2  of I EC  60603-7: 2008  appl ies .  

6. 1 .3  Classification  in to  cl imatic category 

Connectors  accord ing  to  th is  s tandard  are  classi fi ed  i n  the  same cl imatic categories  as  
defined  by I EC  60603-7.  

_______________ 

1   To  be  publ i shed .  
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6.2  Electrical  characteristics  

6.2. 1  General  

Connectors  accord ing  to  th is  standard  shal l  meet the  electrica l  characteristics  speci fied  by 
IEC 60603-7-1 .  

I n  the  fo l l owing  clauses/subclauses,  f i s  the  frequency expressed  i n  MHz.  

6.2.2  Transfer impedance  

I n  add i ti on  to  6 . 2 . 1 ,  the  transfer impedance  of connectors  conform ing  to  th is  standard  shal l  
meet the  fol l owing  requ i rements .  

Cond i tions:  

When  tested  accord ing  to  I EC  6051 2-26-1 00,  Test 26e,  mated  connectors,  term inated  wi th  
each  cable  type  (e. g .  F /UTP,  S/FTP)  i n tended  to  be  used  for these  connectors  shal l  not  show 
h igher magn i tude  of transfer impedance  as  g i ven  by formu la:  

Al l  types:  ≤  0 , 05f
0, 3
 Ω  from  1  MHz to  1 0  MHz  

≤  0 , 01 f Ω  from  1 0  MHz to  80  MHz.   

6.3  Transmission  characteristics  

6.3. 1  General  

Compl iance  to  th is  standard  in  respect to  transm ission  characteristics,  i s  determ ined  
accord ing  to  speci fic test methods  described  in  test g roup  EP,  see  Table  1 .  The  
i n teroperabi l i ty of connectors  compl ian t to  th is  s tandard  shal l  be  demonstrated  by testi ng  the  
fixed  connectors  wi th  the  fu l l  range  of free  connectors  accord ing  to  I EC  6051 2-28-1 00.  

Compl iance  to  th is  s tandard  in  respect to  the  a l i en  (exogenous)  crossta lk  i s  determ ined  
accord ing  to  speci fic test  methods  described  in  I EC  6051 2-25-9.  

Al l  transm ission  performance requ irements  appl y between  the  reference p lanes  speci fied  i n  
2nd  ed i ti on  of I EC 6051 2-28-1 00.  

NOTE  At the  date  of i ssue  of th i s  standard ,  the  test  method  was  under considerati on .  
1
st
 ed i ti on  of I EC 6051 2-28-1 00  wi l l  be  updated  to  2  000  MHz as  2

nd
 ed i ti on .  

6.3.2  Insertion  loss  

Cond i tions:  

I EC 6051 2,  test  28a.  

Mated  connectors.  

Al l  pa i rs :  ≤  f02,0  dB ,  from  1  MHz to  500  MHz.  

Al l  pa i rs :  ≤  ff 000605,000649,0 +  dB ,  from  500  MHz to  2  000  MH .  

Whenever the  formu la  resu l ts  i n  a  value  l ess  than  0, 1  dB,  the  requ i rement shal l  revert  
to  0 , 1  dB.  

6.3.3  Return  loss  

Cond i tions.  
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I EC 6051 2,  test  28  b .  

Mated  connectors.  

Al l  pa i rs :  ≥  72-20  l og  (f)  dB  from  1  MHz to  2  000  MHz.   

Whenever the  formu la  resu l ts  i n  a  va lue  greater than  30  dB,  the  requ irement shal l  
revert  to  30  dB.  

Whenever the  formu la  resu l ts  i n  a  va lue  less  than  1 2  dB,  the  requ irement shal l  revert  
to  1 2  dB.  

6.3.4  Propagation  delay 

Al l  pa i rs :  ≤  2 , 5  ns.  

The  propagation  delay test does  not need  to  be  performed,  s ince  i t  i s  assumed  that  
connectors  comply by design .  

6.3.5  Delay skew 

Al l  pa i r combinations:  ≤  1 , 25  ns .  

Th is  characteristic i s  ca lcu lated  from  the  i nd ividual  propagation  delay measurements  
and ,  as  wi th  propagation  delay (6. 3 .4) ,  i t  i s  assumed  that connectors  comply by 
design .  

6.3.6  NEXT loss  

Cond i tions.  

I EC 6051 2,  test  28c.  

Mated  connectors.  

Al l  pa i r combinations:  ≥  94-20  l og  (f)  dB  from  1  MHz to  250  MHz.  

(un less  l im i ts  are  speci fi ed  by I EC  6051 2-28-1 00  ED  2)  

Al l  pa i r combinations:  ≥  46, 04  -30  log(f/250)   dB  from  250  MHz to  500  MHz.  

(un less  l im i ts  are  speci fi ed  by I EC  6051 2-28-1 00  ED  2)  

Al l  pa i r combinations:  ≥ 37, 0-40  log(f/500)  dB  from  500  MHz to  2  000  MHz.  

(un less  l im i ts  are  speci fi ed  by I EC  6051 2-28-1 00  ED  2)  

Whenever the  formu la  resu l ts  i n  a  va lue  greater than  80  dB,  the  requ irement shal l  
revert  to  80  dB.  

6.3.7  Power sum  NEXT loss  

This  characteristic i s  g i ven  for in formation  on l y.  

Cond i tions:  

Mated  connectors.   

∑
≠=

−

−=
n

kii

NEXT

k

ik

NEXTPS
,1

1 010log10

 

Al l  pa i rs :  ≥  90-2  l og  (f)  dB  from  1  MHz to  250  MHz.  

Al l  pa i rs :  ≥  42 , 04-30  l og  (f/250)   dB  from  250  MHz to  500  MHz.  

Al l  pa i rs :   ≥  33 , 0-40  l og  (f/500)  dB  from  500  MHz to  2  000  MHz.  
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Th is  characteristic i s  ca lcu lated  from  the  ind ividual  FEXT loss  measurements  and  
connector compl iance  i s  ach ieved  by compl iance  to  the  FEXT loss  requ i rements  
(6. 3. 8) .  

6.3.8  FEXT Loss  

Cond i tions:  

I EC 6051 2,  test  28  d .  

Mated  connectors.  

Al l  pa i r combinations:  ≥  83, 1 -20  log  (f)   dB  from  1  MHz to  2  000  MHz.  

Whenever the  formu la  resu l ts  i n  a  va lue  greater than  80  dB,  the  requ irement shal l  
revert  to  80  dB.  

6.3.9  Power sum  FEXT loss  

This  characteristic i s  g i ven  for in formation  on l y.  

Cond i tions:  

Mated  connectors.  

∑
≠=

−

−=
n

kii

FEXT

k

ik

FEXTPS
,1

1 010log10

 

Al l  pa i rs :  ≥  80 , 1 -20  l og  (f)   dB  from  1  MHz to  2  000  MHz.  

Th is  characteristic i s  ca lcu lated  from  the  ind ividual  FEXT loss  measurements  and  
connector compl iance  i s  ach ieved  by compl iance  to  the  FEXT loss  requ i rements  
(6. 3. 8) .  

6.3. 1 0  Transverse  conversion  loss  

Cond i tions:  

I EC 6051 2,  test  28  f.  

Mated  connectors  

Al l  pa i rs :  ≥  74-20  l og  (f)  dB  from  1  MHz to  2  000  MHz.  

Whenever the  formu la  resu l ts  i n  a  va lue  greater than  40  dB,  the  requ irement shal l  
revert  to  40  dB.  

6.3. 1 1  Transverse  conversion  transfer loss  

Cond i tions:  

I EC 6051 2,  test  28  g .  

Mated  connectors.  

Al l  pa i rs :  ≥  78-20  l og  (f)  dB  from  1  MHz to  2  000  MHz.  

Whenever the  formu la  resu l ts  i n  a  va lue  greater than  40  dB,  the  requ irement shal l  
revert  to  40  dB.  

6.3. 1 2  Coupl ing  attenuation  

Cond i tions:  

I EC 621 53-4-1 5  for coupl ing  attenuation  wi th  triaxia l  ce l l .  
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Mated  connectors ,  term inated  wi th  each  cable  construction  type  i n tended  to  be  al l owed  
for these  connectors.  

Al l  types:  ≥  85–20log  (f/1 00)  dB,  from  30  MHz to  2  000  MHz.  

Whenever the  formu la  resu l ts  i n  a  va lue  greater than  85  dB,  the  requ i rement shal l  
revert  to  85  dB.  

The  coupl i ng  attenuation  requ i rement i s  assumed  to  be  fu l fi l led  when  the  transfer impedance  
and  unbalance  attenuation  (transverse  convers ion  loss  and  transverse  convers ion  transfer 
l oss)  requ irements  are  met on  the  fu l l  bandwid th .  

6.3. 1 3  Power sum  al ien  (exogenous)  NEXT 

Cond i tions:  

I EC 6051 2,  test  25i .  

Mated  connectors.  

 

Al l  pa i rs :  ≥  1 35, 5-20log(f)  dB  from  1  MHz to  2  000  MHz.   

Whenever the  formu la  resu l ts  i n  a  va lue  greater than  84  dB,  the  requ irement shal l  revert to  
84  dB.  

The  coupl i ng  attenuation  requ i rement i s  assumed  to  be  fu l fi l led  when  the  transfer impedance  
and  unbalance  attenuation  (transverse  convers ion  loss  and  transverse  conversion  transfer 
loss)  requ i rements  are  met on  the  fu l l  bandwid th .  

6.3. 1 4  Power sum  al ien  (exogenous)  FEXT 

Cond i tions :  

I EC 6051 2,  test  25i .  

Mated  connectors.  

 

Al l  pa i rs :  ≥  1 31 -20 log(f)  dB  from  1  MHz to  2  000  MHz.   

Whenever the  formu la  resu l ts  i n  a  va lue  greater than  84  dB,  the  requ irement shal l  revert to  
84  dB.  

The  PS  AFEXT requ i rements  are  fu l fi l l ed  when  the  coupl ing  attenuation  i s  veri fied  and  i t  i s  
1 0  dB  better than  the  PS  ANEXT and  the  PS  AACR-F  m in imum  requ irements.  

6.3. 1 5  Mechan ical  

Connectors  accord ing  to  th is  s tandard  shal l  conform  to  the  mechan ical  characteristics  
speci fied  by I EC 60603-7-1 .  

6.3. 1 6  Pin  assignment  

The  p in  and  pair grouping  ass ignment of F igure  9  of 6 . 2  of I EC  60603-7: 2008  appl ies .  
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7 Tests  and  test schedule  

7. 1  General  

See  7 . 1  of I EC 60603-7: 2008,  and  the  in troduction  to  th is  standard .  

7.2  Arrangement for contact resistance  test  

See  a lso  7 . 2  of I EC  60603-7: 2008.  

7.3  Arrangement for vibration  test  

See  a lso  7 . 3  of I EC  60603-7: 2008.  

7.4  Test procedures  and  measuring  methods  

See  7 . 4  of I EC 60603-7: 2008.  

7.5  Precondi tion ing  

See  7 . 5  of I EC 60603-7: 2008.  

7.6  Wiring  and  mounting  of specimens  

7.6. 1  Wiring  

Wiring  of these  connectors  shal l  take  in to  accoun t the  wi re  and  cable  d iameter of the  cables  
defined  i n  the  I EC 61 1 56  series  as  g iven  in  the  manufacturer’s  speci fication .  

7.6.2  Mounting  

Shal l  be  i n  accordance wi th  7 . 6 . 2  of I EC 60603-7: 2008.  

8 Test schedules  

8. 1  General  

The test cond i ti ons  requ ired  shal l  not  be  l ess  than  those  l i sted  i n  Clause  6.  

8.2  Basic  (m in imum)  test  schedu le  

Not appl icable.  

8.3  Fu l l  test  schedu le  

8.3. 1  General  

I n  add i ti on  to  the  test schedu le  of I EC  60603-7-1 ,  one  fu rther group of two sets  of mated  
connectors  is  requ i red  for group EP,  wh ich  i s  shown  in  Table  1 .  The  free  connectors  for g roup 
EP shal l  add i ti onal l y meet the  requ irements  of I EC  6051 2-28-1 00  and  I EC  6051 2-25-9.  

Add i tional  sets  of connectors  are  requ ired  for the  a l ien  (exogenous)  NEXT and  FEXT (EP1 0  
and  EP1 1 )  measurements  accord ing  to  I EC  6051 2-25-9.  

8.3.2  Test g roup P  prel iminary 

Al l  the  test  group specimens  shal l  be  subjected  to  the  prel im inary group  P  of I EC  60603-7  and  
the  prel im inary group P  of I EC 60603-7-1 .   
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8.3.3  Test g roup AP  

See  7 . 7. 2. 3  of I EC  60603-7: 2008  and  7. 7. 2 .3  of I EC 60603-7-1 : 201 1 .  

8.3.4  Test group BP  

See  7 . 7. 2. 4  of I EC  60603-7: 2008  and  7. 7. 2 . 4  of I EC 60603-7-1 : 201 1 .  

8.3.5  Test group CP  

See  7 . 7. 2. 5  of I EC  60603-7: 2008  and  7. 7. 2 .5  of I EC 60603-7-1 : 201 1 .  

8.3.6  Test group DP  

See  7 . 7. 2. 6  of I EC  60603-7: 2008  and  7. 7. 2 . 6  of I EC 60603-7-1 : 201 1 .  

8.3.7  Test group EP  

Table  1  – Test Group EP  

 Test  Measurement to  be  performed  

Ti tl e  IEC  6051 2  
Test No.  

Severi ty or 
cond i tion  of 

test  

Ti tl e  IEC  6051 2  
Test No.  

Requ i rements  

EP1    Al l  pai rs ,  one  
d i rection  

I nsertion  l oss  Test  28a  Per 6 . 3 . 2  

EP2     Al l  pai rs ,  both  
d i rections,  (pai r 
to  pai r)  

NEXT  l oss  Test  28c Per 6 . 3 . 6  

EP3    Al l  pai rs ,  both  
d i rections  

Retu rn  l oss  Test  28b  Per 6 . 3 . 3  

EP4    Al l  pai rs ,  both  
d i rections,  (pai r 
to  pai r)  

FEXT  l oss  Test  28d  Per 6 . 3 . 8   

EP5    Al l  pai rs ,  both  
d i rections   

TCL  Test  28f Per 6 . 3 . 1 0  

EP6    Al l  pai rs ,  both  
d i rections   

TCTL  Test  28g  Per 6 . 3 . 1 1  

EP7  I npu t  to  ou tpu t  
res i stance  

 Measurement  
poin ts  as  
defi ned  i n  6 . 4. 5  
of I EC 60603-
7: 2008  

Al l  i npu t/ou tput  
connector paths   

M i l l i vol t  l evel  
method  

Test  2a   6 . 4 . 5  of 
I EC 60603-
7: 2008  

EP8  Resistance  
unbalance  

 Measurement  
poin ts  as  
defi ned  i n  6 . 4. 6  
of I EC 60603-
7: 2008  

Al l  i npu t/ou tput  
connector path  
combinations   

M i l l i vol t  l evel  
method  

Test  2a   6 . 4 . 6  of 
I EC 60603-
7: 2008  

EP9    Al l  pai rs ,  both  
d i rections  

PS  ANEXT Test 25i  Per 6 . 3 . 1 3  

EP1 0    Al l  pai rs ,  both  
d i rections  

PS  AFEXT Test 25i  Per 6 . 3 . 1 4  

EP1 1    Al l  pai rs  Transfer 
Impedance  

Test  26e   Per 6 . 2 . 2  
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8.3.8  Test g roup FP  

See  7 . 7. 2. 8  of I EC  60603-7: 2008.  

8.3.9  Test g roup GP  

See  7 . 7. 2 . 9  of I EC  60603-7-1 : 201 1 .  
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COMMISSION  ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE  

____________ 

 
CONNECTEURS POUR ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES –  

 
Partie  7-81 :  Spécification  particu l ière  pour les  fiches  et  

l es  embases  bl indées  à  8  voies  pour la  transmission  de  données   
à  des  fréquences  jusqu’à 2  000  MHz 

 
AVANT-PROPOS 

1 )  La  Commission  E lectrotechn i que  I n ternational e  ( I EC)  est  une  organ isation  mond ia l e  de  normal i sation  
composée  de  l ' ensemble  des  com i tés  é l ectrotechn i ques  nati onaux (Com i tés  nationaux de  l ’ I EC).  L ’ I EC a  pou r 
objet  de  favori ser l a  coopérati on  i n ternati ona le  pou r tou tes  l es  questions  de  normal i sati on  dans  l es  domaines  
de  l 'é l ectri ci té  et  d e  l 'é l ectron ique.  A cet  effet,  l ’ I EC – en tre  au tres  acti vi tés  – publ i e  des  Normes  
i n ternati ona les ,  des  Spéci fi cations  techn iques,  d es  Rapports  techn iques,  d es  Spéci fi cati ons  accessib les  au  
publ i c  (PAS)  et  des  Gu ides  (ci -après  dénommés  "Publ i cation (s)  de  l ’ I EC").  Leu r é l aborati on  est  confi ée  à  des  
com i tés  d 'études,  aux travaux desque ls  tou t  Com i té  nationa l  i n téressé  par l e  su jet  tra i té  peu t  parti ciper.  Les  
organ isati ons  i n ternational es ,  gouvernementales  et  non  gouvernementa les,  en  l i a i son  avec l ’ I EC,  parti ci pen t  
égal ement  aux travaux.  L’ I EC col l abore  étroi tement  avec l 'Organ isati on  I n ternationale  d e  Normal i sation  ( I SO),  
selon  des  cond i ti ons  fi xées  par accord  en tre  l es  deux organ isations.  

2)  Les  décis ions  ou  accords  offi c iel s  d e  l ’ I EC  concernant  l es  q uestions  techn i ques  représenten t,  d ans  l a  mesure  
du  possibl e,  u n  accord  i n ternational  su r l es  su j ets  étud iés,  étan t  d onné  que  l es  Com i tés  nati onaux de  l ’ I EC 
i n téressés  son t  représentés  dans  chaque  com i té  d ’études.  

3)  Les  Publ i cati ons  de  l ’ I EC se  présentent  sous  l a  forme  de  recommandations  i n ternati ona l es  et  son t  agréées  
comme te l l es  par l es  Com i tés  nationaux de  l ’ I EC.  Tous  l es  efforts  rai sonnabl es  son t  en trepri s  afi n  que  l ’ I EC  
s 'assure  de  l 'exacti tude  d u  con tenu  techn ique  de  ses  publ i cations;  l ’ I EC ne  peu t  pas  être  tenue  responsabl e  de  
l 'éventuel l e  mauvaise  u ti l i sation  ou  i n terprétation  qu i  en  est  fa i te  par u n  quelconque  u ti l i sateur fi nal .  

4)  Dans  l e  bu t  d 'encourager l ' un i form i té  i n ternati onale,  l es  Com i tés  nationaux de  l ’ I EC s 'engagent,  dans  tou te  l a  
mesure  possib l e,  à  appl i quer d e  façon  transparen te  l es  Publ i cations  de  l ’ I EC  dans  l eurs  publ i cations  nati onales  
et  rég ional es.  Tou tes  d i vergences  en tre  tou tes  Pub l i cations  de  l ’ I EC et  tou tes  publ i cati ons  nati onales  ou  
rég ionales  correspondantes  do iven t  être  i nd iquées  en  termes  cl ai rs  dans  ces  dern ières.  

5)  L ’ I EC e l l e-même ne  fourn i t  aucune  attestati on  de  conform i té.  Des  organ ismes  de  certi fi cation  i ndépendants  
fourn i ssen t des  services  d 'évaluati on  de  conform i té  et,  d ans  certai ns  secteu rs,  accèdent  aux marques  de  
conform i té  d e  l ’ I EC.  L ’ I EC n 'est  responsabl e  d 'aucun  des  services  effectués  par l es  organ ismes  de  certi fi cation  
i ndépendants.  

6)  Tous  l es  u ti l i sateurs  doi ven t  s 'assurer qu ' i l s  son t  en  possess ion  de  l a  d ern ière  éd i ti on  de  cette  pub l i cation .  

7)  Aucune  responsabi l i té  ne  doi t  être  imputée  à  l ’ I EC,  à  ses  adm in i strateurs,  employés,  auxi l i a i res  ou  
mandatai res,  y compris  ses  experts  parti cu l i ers  et  l es  membres  de  ses  com i tés  d 'études  et  des  Com i tés  
nationaux de  l ’ I EC,  pour tou t  pré jud ice  causé  en  cas  de  dommages  corporel s  et  matériel s ,  ou  de  tou t  au tre  
dommage de  quel que  natu re  q ue  ce  soi t,  d i recte  ou  i nd i recte ,  ou  pou r supporter l es  coû ts  (y compris  l es  frai s  
de  j usti ce)  et  l es  dépenses  décou lan t  de  l a  publ i cati on  ou  de  l 'u ti l i sati on  de  cette  Publ i cation  de  l ’ I EC ou  de  
tou te  au tre  Publ i cati on  de  l ’ I EC,  ou  au  créd i t  q u i  l u i  est  accordé.  

8)  L 'attenti on  est  atti rée  su r l es  références  normati ves  ci tées  dans  cette  publ i cation .  L ' u ti l i sation  de  publ i cations  
référencées  est  obl i gatoi re  pou r une  appl i cati on  correcte  de  l a  présente  publ i cati on .   

La Norme in ternationale  I EC  60603-7-81  a  été  établ ie  par l e  sous-com i té  48B:  Connecteurs  
é lectriques,  du  com i té  d ’études  48  de  l ' I EC:  Connecteurs  é lectri ques  et structures  
mécan iques  pour les  équ ipements  é lectri ques  et é l ectron iques.  

Le  texte  de  cette  norme est  i ssu  des  documents  su ivants :  

FDIS  Rapport  de  vote  

48B/2451 FDIS  48B/2464/RVD  

 
Le  rapport de  vote  i nd iqué  dans  le  tableau  ci -dessus  donne  tou te  i n formation  sur l e  vote  ayant  
abouti  à  l 'approbation  de  cette  norme.  

Cette  publ ication  a  été  réd igée  se lon  l es  D irecti ves  I SO/IEC,  Partie  2 .  
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Une  l i ste  de  toutes  les  parties  de  la  série  I EC 60603,  publ iées  sous  le  ti tre  général  
Connecteurs pour équipements électroniques,  peu t être  consu l tée  sur l e  s i te  web  de  l ’ I EC.  

Le  com i té  a  décidé  que  l e  con tenu  de  cette  publ i cation  ne  sera  pas  mod i fié  avant  l a  date  de  
stabi l i té  i nd iquée  sur l e  s i te  web de  l ’ I EC sous  "h ttp: //webstore. iec. ch "  dans  les  données  
re lati ves  à  l a  publ ication  recherchée.  A cette  date,  l a  publ ication  sera   

•  recondu i te,  

•  supprimée,  

•  remplacée  par une  éd i tion  révisée,  ou  

•  amendée.  
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INTRODUCTION  

L' I EC 60603-7  est  l a  spéci fication  de  base  pour tou te  la  série.  Les  spéci fications  qu i  en  
décou lent ne  redonnent pas  l es  i n formations  fourn ies  dans  l e  document de  base,  mais  e l l es  
sti pu lent un iquement l es  exigences  supplémentai res.  Pour avoi r l a  spéci fication  complète  d ’un  
composan t don t l e  numéro de  document est  pl us  é levé,  tous  l es  documents  dont l e  numéro  
est i n férieur doivent être  pris  en  compte.  Le  schéma su ivant représente  l ’ i n terre lation  des  
documents:  

 

La Commission  É lectrotechn ique  I n ternationale  ( I EC)  atti re  l 'a ttention  sur le  fa i t  qu ' i l  est  
déclaré  que  l a  conform ité  avec l es  d isposi ti ons  du  présent document peut impl i quer 
l 'u ti l i sation  d 'un  brevet i n téressant  les  caractéristiques  de  transm ission  données  en  6 . 2 .  

Non  b l i ndés  
 

Bl i ndés  
 

3  MHz 

1 00 MHz 

250 MHz 

600 MHz 

IEC 60603-7 IEC 60603-7-1  

IEC 60603-7-3 

IEC 60603-7-4 IEC 60603-7-5 

IEC 60603-7-7 

500 MHz 
IEC 60603-7-41  IEC 60603-7-51  

1  000 MHz 

IEC 60603-7-81  

IEC 60603-7-2 

2 000 MHz 

IEC 60603-7-71  

IEC 60603-7-82 

2 000 MHz 

I nd i que  l a  référence  pou r l a  
performance  de  transm iss ion  
(compatib i l i té  amont)  
 

I nd i que  l a  référence  pou r l es  
d imens ions,  l es  caractéri sti ques  
mécan iques  et  é lectri ques,  l es  
essai s  et l es  programmes  
d ’essai  
 

Légende 

I EC  
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L ’ I EC ne  prend  pas  pos i ti on  quan t à  l a  preuve,  à  l a  va l i d i té  et  à  la  portée  de  ces  d roi ts  de  
propriété.  

Le  déten teur de  ces  d roi ts  de  propriété  a  donné  l 'assurance à  l ’ I EC qu ' i l  consent à  négocier 
des  l i cences  avec des  demandeurs  du  monde en tier,  à  des  termes  et cond i ti ons  ra isonnables  
et  non  d iscrim inatoires.  À ce  propos,  l a  déclaration  du  détenteur des  d roi ts  de  propriété  est  
enreg istrée  à  l ’ I EC.  Des  i n formations  peuvent  être  demandées  à :  

CommScope  INC of North  Carol i na  

1 1 0  CommScope  Place  SE  

H ickory North  Carol i na  USA 28602   

L'attention  est d ’au tre  part atti rée  sur l e  fa i t  que  certains  des  é léments  du  présent document 
peuven t fa i re  l 'obj et de  d roi ts  de  propriété  i n te l lectuel le  au tres  que  ceux i den ti fiés  ci -dessus.  
L ’ I EC  ne  saurai t  être  tenue  pour responsable  de  ne  pas  avoi r i den ti fi é  de  te ls  d roi ts  de  
propriété  et de  ne  pas  avoir s i gnalé  l eur existence.  

L' I SO  (www. iso.org /patents)  et l ' I EC (h ttp: //paten ts. iec.ch)  main tiennent des  bases  de  
données  en  l i gne  de  brevets  re lati fs  à  l eurs  normes.  Les  u ti l i sateurs  son t i nvi tés  à  consu l ter 
l es  bases  de  données  pour connaître  l es  dern ières  i n formations  sur l es  brevets .  
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CONNECTEURS POUR ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES –  
 

Partie  7-81 :  Spécification  particu l ière  pour les  fiches  et  
l es  embases  bl indées  à  8  voies  pour la  transmission  de  données   

à  des  fréquences  jusqu’à 2  000  MHz 
 
 
 

1  Domaine d ’appl ication  

La présente  partie  de  l ' I EC  60603  couvre  l es  fiches  et l es  embases  b l i ndées  à  8  voies,  l es  
caractéristi ques  d imensionnel l es,  mécan iques,  é l ectri ques  et environnementa les  de  référence  
et l es  essais  de  l ' I EC  60603-7,  et  e l l e  spéci fie  l es  exigences  de  transm ission  é lectri que,  y 
compris  l a  pu issance  cumu lée  de  l a  d iaphon ie  exogène,  pour des  fréquences  j usqu 'à  
2  000  MHz.  

Ces  connecteurs  sont généralement u ti l i sés  comme des  connecteurs  de  l a  «  catégorie  8. 1  »  
dans  des  systèmes  de  câblage  de  «  cl asse  I  »  spéci fiés  dans  l ’ I SO/IEC 1 1 801 .   

Ces  connecteurs  sont accouplables  et i n teropérables  avec d 'autres  connecteurs  de  l a  série  
I EC 60603-7  comme cela  est défi n i  à  l 'Article  2  de  l ' I EC  61 603-7.  

Ces  connecteurs  présentent  une  compatib i l i té  amont avec d 'autres  connecteurs  de  l a  série  
I EC 60603-7,  à  l 'exception  des  connecteurs  des  normes  I EC 60603-7-7  et I EC  60603-7-71 .  

NOTE  Catégories  de  performances  de  transm iss ion :  dans  l a  présente  norme  de  l ' I EC,  l e  terme  "catégori e" ,  
l orsqu ' i l  fa i t  référence  aux performances  de  transm ission ,  se  rapporte  aux catégori es  défi n i es  par l ' I SO/IEC  1 1 801 .  

2  Références  normatives  

Les  documents  su ivan ts  sont ci tés  en  référence  de  man ière  normative,  en  i n tégral i té  ou  en  
partie ,  dans  le  présent document et  son t i nd i spensables  pour son  appl ication .  Pour l es  
références  datées,  seu le  l ’ éd i ti on  ci tée  s ’appl i que.  Pour l es  références  non  datées,  la  
dern ière  éd i ti on  du  document de  référence  s ’appl i que  (y compris  l es  éventuels  
amendements).  

I EC 6051 2-2-1 ,  Connecteurs pour équipements électroniques – Essais et mesures –  
Partie 2-1 : Essais de continuité électrique et de résistance de contact – Essai 2a: Résistance 
de  contact – Méthode du niveau des millivolts 

IEC 6051 2-25-9 ,  Connecteurs pour équipements électroniques – Essais et mesures – 
Partie 25-9: Essais d'intégrité des signaux – Essai 25i:  Diaphonie exogène 

IEC 6051 2-26-1 00 ,  Connecteurs pour équipements électroniques – Essais et mesures – 
Partie 26-100: Montage de mesure,  dispositifs d’essai et de référence et mesures pour les 
connecteurs conformes à  la  CEI 60603-7 – Essais 26a à  26g 

I EC 6051 2-28-1 00:  (2ème  éd i ti on  à  l ’ étude) ,  Connecteurs pour équipements électroniques – 
Essais et mesures – Partie 28-100: Essais d'intégrité des signaux jusqu'à  2000 MHz sur les 
connecteurs des séries CEI 60603-7 et CEI 61076-3 – Essais 28a à  28g 

I EC 60603-7: 2008,  Connecteurs pour équipements électroniques – Partie 7: Spécification 
particulière pour les fiches et les embases non écrantées à  8 voies 
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IEC 60603-7-1 : 201 1 ,  Connecteurs pour équipements électroniques – Partie 7:  Spécification 
particulière pour les fiches et les embases écrantées à  8 voies  

IEC 61 1 56  (toutes  l es  parties) ,  Câbles multiconducteurs à  paires symétriques et quartes pour 
transmissions numériques 

IEC 621 53-4-1 5:  Metallic communication cable test methods – Part 4-15: Electromagnetic 
compatibility (EMC)  – Test method for measuring transfer impedance and screening 

attenuation or coupling attenuation with triaxial cell1  

3 Termes et défin i tions  

Pour l es  besoins  du  présent document,  les  termes  et défi n i ti ons  donnés  à  l 'Article  2  de  
l ' I EC  60603-7,  a i ns i  que  l e  su ivan t,  s 'appl iquen t.  

3.1   
compatibi l i té  amont  
ensemble  d 'exigences  qu i  assuren t qu ’une  fiche  ou  une  embase conforme à  la  présen te  
norme,  qu i  est accouplée  à  une  embase ou  une  fi che  d ’ un  connecteur à  p l us  basse  fréquence  
conforme à  l a  série  I EC  60603-7,  satisfai t à  tou tes  les  exigences  de  l a  série  I EC  60603-7  sur 
l es  connecteurs  à  p l us  basse  fréquence,  à  l 'exception  des  normes  IEC  60603-7-7  et 
IEC 60603-7-71  

Note  1  à  l 'arti cl e:  La  spéci fi cation  complète  des  catégories  et  l a  spéci fi cation  du  système de  compatib i l i té  amont  
pou r l es  connecteu rs  de  l a  série  I EC 60603-7,  l orsqu ’ i l s  sont  u ti l i sés  dans  l es  systèmes  de  câblage  symétri que  de  
l a  norme I SO/I EC 1 1 801 -1 ,  son t  données  dans  l ’ I SO/IEC 1 1 801 -1  à  l aquel l e  i l  est  fa i t  référence.   

Pour les  d imensions,  les  vues  et  l es  exigences,  voi r l 'Article  3  de  l ' I EC 60603-7-1 : 201 1 .  

4 Extrémités  du  câble  et connexions  internes  – Embases  et fiches  

Pour l es  types  d ’extrém ités  du  câble  et connexions  in ternes,  voi r l 'Article  4  de  
l ' I EC  60603-7-1 : 201 1 .  

5 Cal ibres  

Le  cal i bre  doi t  ê tre  conforme à  ce lu i  défin i  à  l 'Article  5  de  l ' I EC  60603-7-1 : 201 1 .  

6 Caractéristiques  

6.1  Général i tés  

6. 1 . 1  Vue  d 'ensemble  

Les  connecteurs  conformes  à  la  présen te  norme doivent satisfai re  à  toutes  l es  exigences  
spéci fiées  dans  l ' I EC 60603-7-1 .  

6. 1 .2  Affectation  de  groupement des  broches  et  des  pai res  

L'affectation  de  g roupement des  broches  et des  pa ires  de  l a  F igure  9  de  6. 2  de  l ' I EC 60603-
7: 2008  s 'appl i que.  

_______________ 

1   A publ i er.  
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6. 1 .3  Classification  en  catégories  cl imatiques  

Les  connecteurs  conformes  à  la  présen te  norme sont classés  dans  l es  mêmes  catégories  
cl imatiques  que  cel les  défin ies  par l ' I EC  60603-7.  

6.2  Caractéristiques  électriques  

6.2. 1  Général i tés  

Les  connecteurs  conformes  à  l a  présente  norme doiven t satisfai re  aux caractéristiques  
é lectriques  spéci fiées  dans  l ' I EC  60603-7-1 .  

Ci -après,  f est l a  fréquence exprimée en  MHz.  

6.2.2  Impédance  de  transfert  

En  p l us  des  exigences  de  6 . 2 . 1 ,  l ' impédance  de  transfert de  connecteurs  conformes  à  l a  
présente  norme doi t satisfai re  aux exigences  su ivantes.  

Cond i tions:  

Lorsqu ' i ls  son t soum is  à  essai  conformément à  l ’ I EC 6051 2-26-1 00,  Essai  26e,  les  
connecteurs  accouplés,  term inés  avec chaque  type  de  câble  (par exemple  F/UTP,  S/FTP)  
destiné  à  être  u ti l i sé  avec ces  connecteurs  ne  doivent pas  présenter une  ampl i tude  
d ’ impédance  de  transfert  supérieure  à  ce l le  donnée par l a  formu le  su ivante:   

Tous  l es  types:  ≤  0 , 05f
0, 3
 Ω  d e  1  MHz à  1 0  MHz  

≤  0 , 01 f Ω  de  1 0  MHz à  80  MHz.  

6.3  Caractéristiques  de  transmission  

6.3. 1  Général i tés  

Des  méthodes  d 'essai  spéci fiques  décri tes  dans  l e  groupe d 'essai  EP  (voi r Tableau  1 )  
permetten t de  déterm iner l a  conform i té  à  l a  présente  norme des  caractéristi ques  de  
transm ission .  L ’ in teropérabi l i té  des  connecteurs  conformes  à  la  présente  norme doi t ê tre  
démontrée  en  soumettant l es  embases  aux essais  avec la  gamme complète  des  fiches,  
conformément à  l ' I EC  6051 2-28-1 00.  

La  conform i té  à  l a  présente  norme en  ce  qu i  concerne  la  d iaphon ie  exogène est déterm inée  
selon  des  méthodes  d 'essai  spéci fiques  décri tes  dans  l ' I EC  6051 2-25-9.  

Toutes  les  exigences  de  performances  de  transm ission  s 'appl i quent entre  l es  plans  de  
référence  spéci fiés  dans  l a  deuxième éd i ti on  de  l ' I EC  6051 2-28-1 00.  

NOTE  À l a  date  de  publ i cati on  de  l a  présente  norme,  l a  méthode  d 'essai  éta i t  encore  à  l 'étude.  La  prem ière  
éd i ti on  de  l ' I EC 6051 2-28-1 00  sera  m ise  à  j ou r pou r des  fréquences  j usqu 'à  2  000  MHz pour consti tuer une  
deuxième  éd i ti on .   

6.3.2  Perte  d ’ insertion  

Cond i tions:  

I EC 6051 2,  Essai  28a.  

Connecteurs  accouplés.  

Toutes  l es  pai res:  ≤ f02,0  dB,  de  1  MHz à  500  MHz.  
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Toutes  l es  pai res:  ≤ ff 000605,000649,0 +  dB,  de  500  MHz à  2  000  MH .  

Chaque fois  que  la  formu le  donne  un  résu l tat  i n férieur à  0 , 1  dB,  l 'exigence doi t  
reprendre  la  valeur 0, 1  dB.  

6.3.3  Affaibl i ssement de  réflexion  

Cond i tions:  

I EC 6051 2,  Essai  28  b .  

Connecteurs  accouplés.  

Toutes  l es  pai res:  ≥  72-20  l og  (f)  dB  de  1  MHz à  2  000  MHz.   

Chaque fo is  que  la  formu le  donne  un  résu l tat  supérieur à  30  dB,  l 'exigence doi t  
reprendre  la  valeur 30  dB.  

Chaque fois  que  l a  formu le  donne  un  résu l tat  in férieur à  1 2  dB,  l 'exigence  doi t  
reprendre  la  valeur 1 2  dB.  

6.3.4  Retard  de  propagation  

Toutes  l es  pai res:  ≤  2 , 5  ns.  

I l  n 'est pas  nécessai re  d 'effectuer l 'essai  de  retard  de  propagation ,  parce  que  l es  
connecteurs  sont  censés  être  conformes  par conception .  

6.3.5  Di fférence  des  temps de  propagation  

Toutes  l es  combinaisons  de  pai res:  ≤  1 , 25  ns .  

Cette  caractéristique  est  calcu lée  à  parti r des  mesurages  i nd ividuels  de  retard  de  
propagation  et,  comme pour le  retard  de  propagation  (6. 3. 4),  l es  connecteurs  sont 
censés  être  conformes  par conception .  

6.3.6  Perte  par parad iaphonie  (NEXT:  near-end  crosstalk)  

Cond i tions:  

I EC 6051 2,  Essai  28c.  

Connecteurs  accouplés.  

Toutes  l es  combinaisons  de  pai res:  ≥  94-20  log  (f)  dB  de  1  MHz à  250  MHz.  

(à  moins  que  des  l im i tes  soient spéci fi ées  par l ’ I EC 6051 2-28-1 00  ED  2)  

Toutes  l es  combinaisons  de  pa ires:  ≥  46, 04  -30  l og(f/250)  dB  de  250  MHz à  500  MHz.  

(à  moins  que  des  l im i tes  soient  spéci fiées  par l ’ I EC 6051 2-28-1 00  ED  2)  

Toutes  l es  combinaisons  de  pai res:  ≥ 37, 0-40  log(f/500)  dB de  500  MHz à  2  000  MHz.  

(à  moins  que  des  l im i tes  soient  spéci fiées  par l ’ I EC 6051 2-28-1 00  ED  2)  

Chaque  fois  que  la  formu le  donne  un  résu l tat  supérieur à  80  dB,  l 'exigence doi t  
reprendre  la  valeur 80  dB.  

6.3.7  Perte  par parad iaphonie  cumulée  

Cette  caractéristi que  est donnée  à  ti tre  d ’ i n formation  un iquement.  

Cond i tions:  

Connecteurs  accouplés.   
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Tou tes  l es  pai res:  ≥  90-2  l og  (f)  dB  de  1  MHz à  250  MHz.  

Toutes  l es  pai res :  ≥  42 , 04-30  l og  (f/250)  dB  de  250  MHz à  500  MHz.  

Toutes  l es  pai res :   ≥  33,0-40  log  (f/500)  dB  de  500  MHz à  2  000  MHz.  

Cette  caractéristique  est  calcu lée à  parti r des  mesurages  i nd ividuels  de  perte  par 
té léd iaphon ie  et l a  conform i té  des  connecteurs  est obtenue  par l a  conform ité  aux 
exigences  de  perte  par té léd iaphon ie  (6. 3 . 8) .  

6.3.8  Perte  par télédiaphon ie  (FEXT:  far-end  crosstalk)  

Cond i tions:  

I EC 6051 2,  Essai  28  d .  

Connecteurs  accouplés.  

Toutes  l es  combinaisons  de  pai res:  ≥  83, 1 -20  log  (f)  dB  de  1  MHz à  2  000  MHz.  

Chaque fois  que  la  formu le  donne  un  résu l tat  supérieur à  80  dB,  l 'exigence doi t 
reprendre  la  valeur 80  dB.  

6.3.9  Perte  par télédiaphon ie  cumu lée   

Cette  caractéristique  est donnée  à  t i tre  d ’ in formation  un iquement.  

Cond i tions:  

Connecteurs  accouplés.  

∑
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Toutes  l es  pai res:  ≥  80 , 1 -20  log  (f)  dB  de  1  MHz à  2  000  MHz.  

Cette  caractéristique  est  calcu lée  à  parti r des  mesurages  i nd ividuels  de  perte  par 
té léd iaphon ie  et l a  conform ité  des  connecteurs  est obtenue  par l a  conform i té  aux 
exigences  de  perte  par té léd iaphon ie  (6. 3 . 8) .  

6.3. 1 0  Perte  de  conversion  transverse  

Cond i tions:  

I EC 6051 2,  Essai  28  f.  

Connecteurs  accouplés  

Toutes  l es  pai res :  ≥  74-20  l og  (f)  dB  de  1  MHz à  2  000  MHz.  

Chaque fois  que  la  formu le  donne  un  résu l tat  supérieur à  40  dB,  l 'exigence doi t 
reprendre  la  valeur 40  dB.  

6.3. 1 1  Perte  de  transfert  de  conversion  transverse  

Cond i tions:  

I EC 6051 2,  Essai  28  g .  

Connecteurs  accouplés.  

Toutes  l es  pai res :  ≥  78-20  l og  (f)  dB  de  1  MHz à  2  000  MHz.  
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Chaque fo is  que  la  formu le  donne  un  résu l tat  supérieur à  40  dB,  l 'exigence doi t 
reprendre  la  valeur 40  dB.  

6.3. 1 2  Affaibl i ssement de  couplage   

Cond i tions:  

I EC 621 53-4-1 5  pour l ’ affa ib l issement de  couplage  avec cel lu le  tri axia le.   

Connecteurs  accouplés,  term inés  avec chaque  type  de  construction  de  câble  destiné  à  
être  u ti l i sé  avec ces  connecteurs.  

Tous  l es  types:  ≥  85–20log  (f/1 00)  dB,  de  30  MHz à  2  000  MHz.  

Chaque  fois  que  la  formu le  donne  un  résu l tat  supérieur à  85  dB,  l 'exigence doi t  
reprendre  la  valeur 85  dB.  

L’exigence d ’affaib l issement de  couplage  est  réputée  satisfa i te  lorsque  l es  exigences  
d ’ impédance de  transfert  et  d ’affa ibl issement asymétrique  (perte  de  conversion  transverse  et  
perte  de  transfert de  convers ion  transverse)  sont  satisfai tes  sur toute  l a  l argeur de  bande.  

6.3. 1 3  Pu issance  de  paradiaphonie  exogène cumulée  

Cond i tions:  

I EC 6051 2,  Essai  25i .  

Connecteurs  accouplés.  

 

Toutes  l es  pai res :  ≥  1 35, 5-20log(f)  dB  de  1  MHz à  2  000  MHz.   

Chaque fois  que  la  formu le  donne  un  résu l tat supérieur à  84  dB,  l 'exigence doi t  reprendre  l a  
va leur 84  dB.  

L ’exigence  d ’affaib l issement de  couplage  est  réputée  satisfai te  lorsque  l es  exigences  
d ’ impédance  de  transfert  et d ’affa ibl issement asymétrique  (perte  de  conversion  transverse  et  
perte  de  transfert de  convers ion  transverse)  sont satisfai tes  sur toute  l a  l argeur de  bande.  

6.3. 1 4  Pu issance  de  téléd iaphonie  exogène cumulée  

Cond i tions:  

I EC 6051 2,  Essai  25 i .  

Connecteurs  accouplés.  

 

Toutes  l es  pai res:  ≥ 1 31 -20 log(f)  dB  de  1  MHz à  2  000  MHz.   

Chaque fo is  que  la  formu le  donne  un  résu l tat supérieur à  84  dB,  l 'exigence doi t reprendre  l a  
va leur 84  dB.  

Les  exigences  de  pu issance de  té léd iaphon ie  exogène cumu lée  (PS  AFEXT)  sont satisfa i tes  
l orsque  l ’affa ibl issement de  couplage  est véri fié  et  dépasse  de  1 0  dB  l es  exigences  m in imales  
de  pu issance  de  parad iaphon ie  exogène cumu lée  (PS  ANEXT)  et  de  PS  AACR-F.  
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6.3. 1 5  Mécan ique  

Les  connecteurs  conformes  à  l a  présente  norme doiven t satisfa i re  aux caractéristiques  
mécan iques  spéci fiées  dans  l ' I EC  60603-7-1 .  

6.3. 1 6  Affectation  des  broches  

L'affectation  de  g roupement des  broches  et  des  pa ires  de  l a  F igure  9  de  6 . 2  de  
l ' I EC  60603-7: 2008  s 'appl ique.  

7 Essais  et programme d'essais  

7. 1  Général i tés  

Voir 7. 1  de  l ' I EC  60603-7: 2008  et l ' i n troduction  de  l a  présente  norme.  

7.2  Disposi tion  pour l es  essais  de  résistance  de  contact  

Voir également 7 . 2  de  l ’ I EC  60603-7: 2008.  

7.3  Disposition  pour l es  essais  de  vibrations  

Voi r également 7 . 3  de  l ’ I EC  60603-7:2008.  

7.4 Procédures  d 'essai  et  méthodes  de  mesure  

Voi r 7. 4  de  l ’ I EC 60603-7:2008.  

7.5  Préconditionnement 

Voi r 7. 5  de  l ’ I EC 60603-7:2008.  

7.6  Câblage et montage des  éprouvettes  

7.6. 1  Câblage  

Le câblage  des  connecteurs  doi t  prendre  en  compte  les  d iamètres  des  fi l s  et des  câbles  pour 
les  câbles  défin is  dans  l a  série  I EC  61 1 56;  l es  d iamètres  sont donnés  dans  les  spéci fications  
des  fabricants.  

7.6.2  Montage  

Le  montage  doi t être  conforme au  7 . 6. 2  de  l ' I EC  60603-7: 2008.  

8 Programmes d’essais  

8. 1  Général i tés  

Les  cond i tions  d 'essai  exigées  ne  doivent  pas  être  i n férieu res  à  cel les  i nd iquées  à  l 'Article  6.  

8.2  Programme d ’essais  de  base (min imal )  

Sans  obj et.  
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8.3  Programme d ’essais  complet  

8.3. 1  Général i tés  

Outre  l e  programme d 'essais  de  l ' I EC  60603-7-1 ,  un  au tre  groupe de  deux ensembles  de  
connecteurs  accouplés  est exigé  pour l e  g roupe EP.  Ce  groupe  d 'essais  est présenté  au  
Tableau  1 .  Les  fiches  pour l e  g roupe EP doivent également satisfai re  aux exigences  de  
l ' I EC  6051 2-28-1 00  et  de  l ' I EC  6051 2-25-9.  

Des  ensembles  supplémenta ires  de  connecteurs  sont exigés  pour l es  mesurages  de  
parad iaphon ie  (NEXT)  et  de  téléd iaphon ie  (FEXT)  exogènes  (EP1 0  et EP1 1 )  conformément à  
l ' I EC  6051 2-25-9.  

8.3.2  Groupe  d 'essais  prél iminaires  P  

Toutes  les  éprouvettes  du  g roupe d 'essais  doiven t être  soum ises  au  groupe pré l im inaire  P  de  
l ' I EC  60603-7  et  au  groupe  prél im inaire  P  de  l ' I EC  60603-7-1 .  

8.3.3  Groupe  d 'essais  AP  

Voi r 7 . 7. 2 . 3  de  l ’ I EC  60603-7:2008  et 7 . 7 . 2. 3  de  l ’ I EC 60603-7-1 : 201 1 .  

8.3.4  Groupe  d 'essais  BP  

Voi r 7. 7. 2 .4  de  l ’ I EC  60603-7:2008  et 7 . 7 . 2 . 4  de  l ’ I EC 60603-7-1 : 201 1 .  

8.3.5  Groupe  d 'essais  CP  

Voi r 7 . 7. 2 . 5  de  l ’ I EC  60603-7:2008  et 7 . 7 . 2. 5  de  l ’ I EC 60603-7-1 : 201 1 .  

8.3.6  Groupe  d 'essais  DP  

Voi r 7. 7. 2 .6  de  l ’ I EC  60603-7:2008  et 7 . 7 . 2. 6  de  l ’ I EC 60603-7-1 : 201 1 .  
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8.3.7  Groupe  d 'essais  EP  

Tableau  1  – Groupe  d 'essais  EP  

 Essai  Mesurage à  effectuer 

Ti tre  IEC  6051 2  
Essai  N °  

Sévéri té  ou  
condi tion  
d 'essai  

Ti tre  IEC  6051 2  
Essai  N °  

Exigences  

EP1    Tou tes  l es  
pai res,  dans  un  
sens  

Perte  d ’ i nsertion  Essai  28a  Selon  6. 3 . 2  

EP2     Tou tes  l es  
pai res,  dans  l es  
deux sens  (pai re  
à  pai re)  

Perte  par 
parad i aphon ie  

Essai  28c Selon  6. 3 . 6  

EP3    Tou tes  l es  
pai res,  dans  l es  
deux sens  

Affaib l i ssement  
de  réfl exion  

Essai  28b  Selon  6. 3 . 3  

EP4    Tou tes  l es  
pai res,  dans  l es  
deux sens  (pai re  
à  pai re)  

Perte  par 
té léd i aphon ie  

Essai  28d  Selon  6. 3 . 8   

EP5    Tou tes  l es  
pai res,  dans  l es  
deux sens   

Perte  de  
conversion  
transverse  (TCL)  

Essai  28f Selon  6. 3 . 1 0  

EP6    Tou tes  l es  
pai res,  dans  l es  
deux sens   

Perte  de  
transfert  de  
conversion  
transverse  
(TCTL)  

Essai  28g  Selon  6. 3 . 1 1  

EP7  Résistance  en tre  
en trée  et  sorti e  

 Poin ts  de  
mesure  comme 
défi n i s  en  6 . 4 . 5  
de  l ' I EC 60603-
7: 2008  

Tous  l es  
chem ins  des  
connecteurs  
d 'en trée  et  de  
sorti e   

Méthode  du  
n i veau  des  
m i l l i vol ts  

Essai  2  a   
 

6 . 4 . 5  d e  
l ’ I EC 60603-
7: 2008  

EP8  Résistance  
d i fférentie l l e  

 

 Poin ts  de  
mesure  comme 
défi n i s  en  6 . 4 . 6  
de  l ' I EC 60603-
7: 2008  

Tou tes  l es  
combinaisons  de  
chem ins  des  
connecteurs  
d 'en trée  et  de  
sorti e   

Méthode  du  
n i veau  des  
m i l l i vol ts  

Essai  2a   6 . 4 . 6  d e  
l ’ I EC 60603-
7: 2008  

EP9    Tou tes  l es  
pai res,  dans  l es  
deux sens  

Pu issance  de  
parad i aphon ie  
exogène  
cumu lée  (PS  
ANEXT)  

Essai  25i  Selon  6. 3 . 1 3  

EP1 0    Tou tes  l es  
pai res,  dans  l es  
deux sens  

Pu issance  de  
té léd i aphon ie  
exogène  
cumu lée  (PS  
AFEXT)  

Essai  25i  Selon  6. 3 . 1 4  

EP1 1    Tou tes  l es  pai res  Impédance  de  
transfert  

Essai  26e  Selon  6. 2 . 2  
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8.3.8  Groupe  d 'essais  FP  

Voi r 7 . 7. 2 . 8  de  l ’ I EC  60603-7:2008.  

8.3.9  Groupe  d 'essais  GP  

Voi r 7 . 7. 2 .9  de  l ’ I EC  60603-7-1 : 201 1 .  
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I EC 621 53-4-1 2 ,  Metallic communication cable test methods – Part 4-12: Electromagnetic 
Compatibility (EMC)  – Coupling attenuation or screening attenuation of connecting hardware 
– Absorbing clamp method (d ispon ib le  en  ang la is  seu lement)  

NOTE  Le  document ci -dessus  est  défi n i  pou r une  val eu r j usqu 'à  1  GHz.  Le  g roupe  de  travai l  WG5 du  com i té  
d ’études  46  de  l ’ I EC est  i nvi té  à  l a  révi ser pou r l a  porter à  2  GHz.  

I SO/IEC TR 1 1 801 -9901 ;  Information technology – Generic cabling for customer premises – 
Part 9901 : Guidance for balanced cabling in support of at least 40 Gbit/s data transmission  

(d ispon ib le  en  ang lais  seu lement)  
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